
株式会社 日立製作所

１．半導体

＜売上高・営業損益＞（上段：前年同期比、単位：億円）

上 下 合計

売上高
104%
2,774

131%
3,127

116%
5,902

営業損益 △ 144 △ 131 △ 276

＜製品別売上高構成比＞

＜設備投資＞ （単位：億円）

那珂地区

高崎地区

甲府地区

その他

ﾄﾚｾﾝﾃｨﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ

その他

HNS*

その他

＜マイコン売上高＞ （単位：億円）

前年度比

135%

DRAM

システムメモリ

システムＬＳＩ

1

国内子会社

15

6%

8%

57%

29%

5

65

*Hitachi Nippon Steel Semiconductor Singapore Pte. Ltd.

海外子会社 45

30

25

240(上期130：下期110)

15

115

130

2003年3月期

2003年3月期

2003年3月期

2003年3月期

10

連結合計

子会社合計 175

半導体・ディスプレイに関する補足資料

2003年4月28日

2,300

25

汎用半導体

当社と三菱電機(株)は、2003年4月1日付けで、システムＬＳＩを中心とする半導体新会社である(株)ルネサステクノ
ロジを設立しました。ルネサステクノロジは、当社及び三菱電機の持分法適用関連会社となります。

親会社合計



＜主要製品の生産個数＞ （単位：月産個数）

第１四半期第２四半期 第3四半期 第4四半期

64MDRAM 55万個 60万個 60万個 60万個

256MDRAM 200万個 200万個 200万個 150万個

256M フラッシュメモリ 60万個 60万個 50万個 40万個

２．ディスプレイ

＜売上高・営業損益＞ （上段：前年同期比、単位：億円）

上 下 合計 上 下 合計

売上高
109%
1,000

 92%
947
100%
1,948

120%
1,200

137%
1,300

128%
2,500

営業損益 △ 13 △ 144 △ 157 △ 100 25 △ 75

＜製品別売上高＞ （単位：億円）

前年度比 前年度比

液晶 1,470 115% 2,100 143%

ｶﾗｰﾌﾞﾗｳﾝ管 15 8% 0 －

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝ管 290 145% 320 110%

＜液晶売上高＞ （単位：億円）

上 下 合計 前年度比 上 下 合計 前年度比

大型 580 400 980 90% 500 550 1,050 107%

中小型 220 270 490 258% 500 550 1,050 214%

合計 800 670 1,470 115% 1,000 1,100 2,100 143%

＜設備投資＞ （単位：億円）

上 下 合計 前年度比 上 下 合計 前年度比

投資額 268 13 281 290% 42 4 46 16%

以上

2004年3月期（見通し）

2003年3月期

2

2003年3月期 2004年3月期（見通し）

2004年3月期(見通し）

2004年3月期（見通し）

2003年3月期

2003年3月期

2003年3月期
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